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11 DE ENERO DE 2019

'ORGANIZACION

- CORREO ELECTRONICO:

Fiscalia Nacional Economica

JULIO ARANCIBIA CERDA

Ministerio de Hacienda

jarancibia@hacienda.gov.cl

CAMILA FERNANDEZ
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dbortnick@vigatec.cl

RECUPAC

L660



o 0997

P 9)IyoopsopedIaWIodns @ZHaWd 3|1yD ap sopedsawiadng HISIVY ZLYIN VNIIV.LYD
g0 BINSequUODepUNj@ eusJedewl einseq uopepuny 0QY¥VIvNO YNIUYIVIN
wod’jlews@g/wzinu BINSEQ UIS SOUBIAIDEA ZINVJYNVIA ZINY 091¥a0y

BD1]01BD pepIsiaAlun a1diuod Y131TIA STHANY

REOREELE

il

[9'ydesn@e[anzuajeA’euswix

HOVSN/S9seAua ap ouojeioqeT

VIINZNITVA YNIWIX

IVAIA YT13N ava3ios VIvVIN

WO [lews® ¢ 10Z 2Wapepa|os

310°J1e|nNdJ1dpeejoied

3]1YD 3P S210PE|DII3Y ISP |BUOIDEN OIUDIWIACA]

1R PV

V53140 VAOW V104V

[proiosD@eldels

010] BU3|RISI)

VIdV1 VNVI13




